
各式封装测试板定制服务 集成电路，封装测试

产品名称 各式封装测试板定制服务 集成电路，封装测试

公司名称 上海思连艺电子科技有限公司

价格 2500.00/套

规格参数 品牌:eachlayout
型号:集成电路，封装测试
机械刚性:刚性

公司地址 上海市金山区漕泾镇古岗路1200号3幢267室

联系电话  13636371591

产品详情

品牌 eachlayout 型号 集成电路，封装测试
机械刚性 刚性 层数 多层
基材 铜 绝缘材料 有机树脂
绝缘层厚度 3.omm 阻燃特性 VO板
加工工艺 电解箔 增强材料 玻纤布基
绝缘树脂 环氧树脂(EP) 产品性质 热销
营销方式 厂家直销 营销价格 优惠

用途：半导体集成电路，封装测试专用多层电路板；

技术描述：bga焊球直径：0.5mm,焊球中心距：0.8mm; 板厚：3.0mm;

工艺特点：采用焊中孔0.2mm; 厚径比：15：1；树脂塞孔工艺，表面镀厚金；

我司可以提供此类专用pcb的定制服务，pcb设计，加工技术可靠，经验极为丰富！欢迎来电咨询；
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